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Abstract (en)
The method involves using flat radiation elements (F1) through which a common heat carrying medium flows that is heated by a heat source (W)
and/or cooled by a cold source (K), and passes back to the heat and/or cold source through a common return path (R). The return temp. of the
cooling circuit is set above that of the heating circuit for simultaneous heating and cooling. An Independent claim is also included for an arrangement
for heating and/or cooling separate rooms in a building.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung zur Beheizung und/oder Kühlung von in mindestens einem Gebäude befindlichen,
voneinander getrennten Räumen und/oder von mindestens einem Großraum mit Zonen mit unterschiedlichem Heiz- bzw. Kühlbedarf unter
Verwendung von Flächenstrahlelementen, die von einem gemeinsamen Wärmeträgermedium durchströmt werden, das in einer Wärmequelle
W erwärmt und/oder in einer Kältequelle K gekühlt wird und das nach Durchströmen der Flächenstrahlelemente F durch einen gemeinsamen
Rücklauf R bedarfsweise zur Wärmequelle W und/oder Kältequelle K zurückgeführt wird. Um bei einem derartigen Verfahren die in den Räumen
des Gebäudes vorhandene bzw. durch interne oder externe Wärmequellen erzeugte Überschußenergie zur Beheizung bzw. Kühlung auszunutzen
und die Vernichtung von Energie zu vermeiden, wird die Rücklauftemperatur des Kühlkreislaufes bei zeitgleichem Heizen und Kühlen auf einen Wert
oberhalb der Rücklauftemperatur des Heizkreislaufes ausgelegt. <IMAGE>
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